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深圳丹邦科技股份有限公司                              

关于全资子公司变更经营范围的公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 

公司全资子公司广东丹邦科技有限公司因业务发展及生产经营的需要，对经

营范围进行变更，并于近日完成营业执照变更登记备案，取得了东莞市工商行政

管理局换发的《营业执照》，变更事项如下： 

变更前：  

经营范围：设立研发机构，研究、开发新型电子元器件产品，生产和销售新

型电子元器件（片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合

集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件、高密度互连积层板、多

层挠性板、封装载板），并提供上述产品的技术咨询及相关配套业务，货物进出

口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）  

变更后：  

经营范围：设立研发机构，研究、开发新型电子元器件产品，生产和销售新

型电子元器件（片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合

集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件、高密度互连积层板、多

层挠性板、封装载板），聚酰亚胺薄膜、量子碳基膜、多层石墨烯膜、屏蔽隐身

膜，并提供上述产品的技术咨询及相关配套业务，货物进出口、技术进出口。（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 

 

特此公告。 

 

深圳丹邦科技股份有限公司董事会 

                                             2016年 8 月 10日 




